Wit bringen die richtigen Bauteile in Ihr Design. . 'WFFI"';;'-"',.—'J ,

personlich & kompetent.

Auris: Miniaturisierung bei Quarzen und Oszillatoren
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Quarze oder Oszillatoren sind in elekironischen Schaltungen als
takigebende Bauelemente unerlasslich. Ohne Takt sind Prozessoren und
Controller nicht funktionsfahig.

Quarze sind piezoelekiromechanische Elemente, in deren Gehduse an
einem Punkt freischwingend das Quarzelement ("blank") angebracht ist.
Durch den piezoelekirischen Effekt entsteht ein Schwingkreis, bei dem
mechanische Energie mit elekirischer Energie ausgetauscht wird. Die
Miniaturisierung stellt aufgrund der erforderlichen Gasumgebung um das
Quarzelement eine besondere Herausforderung dar.

Fur einen vollstandigen Oszillator sind weitere Komponenten notwendig.
Fin Operationsverstarker gleicht die natirliche Dampfung des Quarzes aus
und ein Netzwerk aus Kondensatoren passt den Operationsverstarker an
den Quarz an.

Die Potenziale zur Miniaturisierung von Quarzen und Oszillatoren sind
vielerorts noch nicht ausreichend bekannt. Dies liegt zum Teil daran, dass
sich viele nur zogerlich mit diesem Thema auseinandersetzen und das
erforderliche Wissen fur die Entwicklungsarbeit moglicherweise nicht
ausreichend vorhanden ist. Gemeinsam mit dem Hersteller Auris bieten wir
die zielgenaue Unterstitzung fir lhre Losung an.

Zielapplikationen
o Takigeber fur alle Art von infegrierten Schaltkreisen

Hauptmerkmale

e Bauformenab 1,6 x 1,2 x O,5mm
o Frequenzen: 1-160MHz
e Max. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

e Toleranzen: +10-30ppm
o AEC-Q200 Zertifizierung moglich

e Miniaturisierung
o Kostensenkungspotential
o Zuverlassige Losung
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Ubersicht Quarze in kleinen Bauformen

Bauform Abm. (IxBxH) | Frequenz | ESR (Ohm) | Temp. max.

HC1612/4 11,6 x 1,2 x0,4mm | 24-100MHz 80-150 -40°C bis +85°C
HC2016/412,0x 1,6 x 0,5mm | 1696MHz 60-200 -40°C bis +85°C
HC2520/4 12,5 x 2,0 x 0,6mm | 12-100MHz 60-180  |-40°C bis +125°C
CM2016/412,0x 1,6 x0,7mm | 16-54MHz 80-250 -40°C bis +85°C

HC: SMD Gehduse bestehend aus einem keramischen Grundkérper mit
verschweiBtem Metalldeckel.

CM: SMD Gehduse bestehend aus einem keramischen Grundkérper
dessen Metalldeckel mit einem Epoxy verbunden wird, um die
gewinschte Dichtigkeit herzustellen. Maglicherweise kostenginstiger.

Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung kleinerer Quarze ist der
Zusammenhang zwischen der Verkleinerung des Quarzes und dem
Anstieg des Resonanzwiderstands, was zu einer hdheren Démpfung
fohrt. Eine defaillierte Darstellung dieses Sachverhaltes ist in "Die Falle bei
der Miniaturisierung von Quarzen" zu finden. Aufgrund der
physikalischen Eigenschaft, dass geringe Frequenzen ein groleres
Volumen bendtigen, steigt in der Regel die kleinste verfigbare Frequenz
beim Ubergang zu einer kleineren Bauform.

Ubersicht Oszillatoren CMOS in kleinen Bauformen

Bauform Abm. (IxBxH) | Frequenz Vad Temp. max.
AQO1612 | 1,6 x1,2x0,8mm | 2-80MHz 1,8-3,3 |-40°C bis +85°C
AQO2016 [ 2,0x 1,6 x0,8mm | 1-160MHz 0,8-3,6 |-40°C bis +85°C
AQO2520 [2,5x2,0x 1,0mm | 1-160MHz 0,8-50 |-40°C bis +85°C

Als Faustregel lohnt sich der Einsatz eines eigensténdigen Quarzes ab
einer Stickzahl von etwa 3.000-5.000, unter Bericksichtigung aller
Prozesskosten.
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